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摘要(译)

本发明属于OLED加工领域，具体涉及一种OLED显示器件的密封工艺。
所述工艺首先对OLED显示器件进行等离子体增强化学气相沉积，然后再
行有机高分子封装。良好的解决了现有工艺中的单一封装不能满足OLED
显示的封装要求；等离子体增强化学气相沉积，使得化学反应能在较低
的温度下进行；在基材表面“生长”出完全敷形的聚合物薄膜，可弥补等离
子体增强化学气相沉积封装形成的孔隙缺陷，从而进一步把器件和空气
隔开，对OLED显示器件进行封装，因而隔绝水氧气氛的渗透，可有效地
防止OLED各功能层以及阴极与空气中的水、氧等成分发生反应，同时为
OLED显示层提供保护；提高产品的寿命。因此具有极大的市场前景和经
济价值。
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